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Úvod:    
 

Transvertor HR3A je vyroben z upravenØ out-door jednotky pro obousm�rnou       

datovou komunikaci v pÆsmu 3,4 GHz. Konstruk�n� je tato jednotka provedena tak, �e   

obsahuje v�echny pot �ebnØ obvody, kterØ jsou nutnØ pro funkci transvertoru pro pÆsmo 3,4 

GHz s p�evodem do pÆsma 433-434 MHz.  

 

Postup prací: 

 

1. Vlastní out-door jednotku je t�eba rozmontovat. Nejprve od�roubujeme matici  

z F konektoru, který se nachÆzí na zadní stran� jednotky. Ob� poloviny krytu 

v jednom míst� ozna�íme, abychom je mohli po œpravÆch zase stejn� slepit.  DÆle 

odd�líme poloviny plastovØho krytu jednotky pevným no�e m s krÆtkým ost�ím, kterØ 

vedeme slepeným spojem krytu. Kývavým pohybem no�e odd�líme ob� poloviny 

krytu. Ost�í nesmíme zasouvat více ne� 1 cm dovnit � jednotky, hrozí po�kození flat 

antØny, kterÆ se nachÆzí p�esn� pod p�edním krytem jednotky. 

 

2. Od�roubujeme �ty�i �roubky M3, kterØ upev�ují flat antØnu, tahem antØnu vyjmeme ze 

spodního krytu jednotky. 

 

3. Od�roubujeme dva �rouby M5 a v�echny samo �eznØ �roubky, kterými je upevn�n 

plo�ný spoj jednotky. Plo�ný spoj jednotky vyjmeme tlakem na F konektor na zadní 

stran� jednotky. 

  

4. Osadíme plo�nØ spoje sou�Æstkami dle schØmat a osazovacích výkres�. Plo�nØ spoje 

ji� jsou mechanicky opracovÆny, tak�e je není t�eba nijak upravovat. 

 

5. P�eladíme filtr FL2 na st�ední kmito�et Fs=3400 MHz. P�vodní kmito�et byl o n�co 

vy��í, p �elad�ní provedeme zamÆ�knutím dola�ovacích plí�k � na filtru. 

 

6. U obvodu U3 odsajeme pin �. 8 a uvoln�nou plo�ku na DPS propojíme s pinem 4. 

 

7. Vym�níme kondenzÆtor C635 za 100 pF velikosti 0805. 

 

8. Vym�níme kondenzÆtor C600 za 100 pF velikosti 0805. 

 

9. Vym�níme kondenzÆtor C636 za 100 pF velikosti 0805. 

 

10. Vym�níme kondenzÆtor C637 za 100 pF velikosti 0805. 
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11. Vym�níme kondenzÆtor C688 za 100 pF velikosti 0805. 

 

12. Vym�níme kondenzÆtor C742 za 18 pF velikosti 0805. 

 

13. Odstraníme kondenzÆtor C788 u sm��ova �e U4. 

 

14. P�idat dv� antiparalelní diody BAS32 na výstup p �ijíma�e proti zemi, (na diplexeru 

ozna�en TX, u konektoru F. 

 

15. Vym�nit odpor R731 33R za 330R velikosti 0805. 

 

16. Pro zapínÆní PA � p�eru�it spoj gate u Q38 (FET 2N7002) a gate p �ipojit p�es odpor 

22k velikosti 0805 na vývod TH plo�nØho spoje p �epínÆní RX/TX. 

 

17. Desti�ky blokace p�ipojit na tranzistory Q47 a Q27, výstupy desek blok ace propojit na 

vývody TL a TH desky p �epínÆní RX/TX. 

 

18. P�ipÆjíme a propojíme v�echny novØ DPS. 

 

19. Do napÆjecí cesty pro syntØzu LMX2325 za�adit odpor 270R 0805 (p�eru�it spoj  

u R501), zkontrolovat napÆjecí nap�tí syntØzy, kterØ musí být v rozsahu 3,1V � 3,3V. 

 

20. U syntØzy LMX2325 odpojit vazební kondenzÆtor z pinu 1 a nahradit spojem na 

novou desku, pin 2 a 3 lze zkratovat pro snadn�j�í pÆjení. 

 

21. Odstranit C808 ( RF out u VCO proti zemi ). 

 

22. Oto�it elyt C650 o 90 stup�� na + pólu, zem propojit drÆtkem, (uvolní se nÆm tímto 

místo pro kapacitní trimr). 

 

23. Nastavit kmito�et referen�ního oscilÆtoru v syntØze p�idaným trimrem (14,857 MHz 

pro Fo = 2967 MHz, F in = 3400 MHz a if = 433 Mhz. 

 

24. Odstranit R623 ( u U80 MAX4016 ) a p�ipÆjet na vzdÆlen�j�í pin (od U80) drÆt a jeho 

druhý konec p �ipojit p�es odpor 10k 0805 na pin 1 U84 ( m��ení výkonu ). 

 

25. Odstranit L33 u antØnního diplexeru ( strana TX ). 
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26. Zakon�it diplexer na výstupu RX odporem 51R 0805, t �sn� u odporu p�eru�it spoj na 

C634 a do tohoto bodu p�ipojit semirigid a tlumivku proti zemi ( 0,5z d=0,5 na 2mm, 

vývody 3mm. 

 

27. P�izp�sobit antØnní konektor, natrapovat vstup LNA a vstup filtru FL2 ( zisk od 

antØnního konektoru po výstupní konektor by se m�l pohybovat mezi 26 � 30 dB ). 

 

28. V krytu jednotky podle fotodokumentace ud�lÆme v p�epÆ�kÆch zÆ�ezy pro prostup 

kabelÆ�e, cvi�ným slo�ením ov ��íme, zda �Ædný propojovací kablík není p �isk�ípnutý. 

 

29. Jednotku slo�íme, zatím kryt neslepujeme a ov ��íme její sprÆvnou funkci. 

 

 

30. Po ov��ení sprÆvnØ funkce ob� poloviny vodot�sn� slepíme lepidlem ChemoprØn 

Transparent bez toluenu na vodovzdornØ spoje. Zat�sníme takØ konektor F z vnit�ní 

strany neutrÆlním silikonem. 

 

31. Po dokonalØm zaschnutí lepidla provedeme kontrolu t�snosti, lehce foukneme do 

konektoru F, po obvodu spoje nesmí unikat vzduch, m��eme si pomoci pot �ením 

spoj� vodou se saponÆtem.  

 

 

 

 

V�echny pot �ebnØ detaily jsou patrnØ z fotodokumentace, kterÆ bude ur�it� 

významným vodítkem p �i p�estavb� tohoto za�ízení. Na fotodokumentaci je pouze 

navíc termostat na referen�ním krystalu ( firma Kuhne electronic ), který není  

pot�ebnØ pou�ít. Stabilita je dostate�nÆ i bez tohoto termostatu. DÆle ve 

fotodokumentaci chybí detaily desti�ek blokace, kterØ byly vyrobeny a� pro tyto 

stavebnice, d�íve jsme pou�ívali vzdu�nou konstrukci.  
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BlokovØ schØma transvertoru: 
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Osazovací plÆn desky antØnního p�epína�e: 
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Osazovací plÆn desky blokovÆní: 
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Osazovací plÆn desky p�epínÆní RX/TX: 
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Osazovací plÆn desky reference VCO: 
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Osazovací plÆn desky napÆjení/PTT: 
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Fotodokumentace – deska anténního p� epína� e: 

 
 
 


